
中信建投证券股份有限公司 

关于有研半导体材料股份有限公司将部分闲置募集资金转为定

期存款方式存放和暂时补充流动资金的核查意见 

 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为有研半导体

材料股份有限公司（以下简称“有研硅股”）前次非公开发行股票项目的保荐机

构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》（下称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，对有研硅股拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式

存放和暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下。 

    一、有研硅股前次向特定对象非公开发行股票募集资金情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可【2013】279 号）核准，有研硅股向控股股东北京

有色金属研究总院非公开发行人民币普通股 60,349,434 股，每股面值人民币 1.00

元，发行价格人民币 9.73 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 587,199,992.82

元，扣除各项发行费用合计人民币 15,150,000 元，有研硅股本次发行募集资金净

额为人民币 572,049,992.82元，以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特

殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字【2013】第 710455 号）。

有研硅股已对募集资金采取了专户存储制度。 

以上募集资金净额将全部用于“8英寸硅单晶抛光片项目”（以下简称“募

投项目”）的建设。 

    二、有研硅股募集资金的使用和存放情况  

有研硅股制定了《有研半导体材料股份有限公司募集资金管理制度》（下称

“《管理制度》”），对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了

明确规定。 



2013 年 4 月 17 日，有研硅股分别与募集资金专户存储银行及中信建投证券

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方协议》”），该协议符合

相关法规的规定和《管理制度》的要求，与《管理制度》在所有重大方面均不存

在差异，履行情况良好。 

截至 2013 年 4 月 30 日，募集资金余额为 572,049,992.82 元，分别存放于有

研硅股董事会决定的以下募集资金专用账户（下称“专户”）： 

银行名称 帐号 
初始存放金额

（元） 

截止日余额

（元） 
存储方式 

中国工商银行

股份有限公司

北京北太平庄

支行 

0200010029200442911 572,049,992.82 572,049,992.82 活期存款 

合计 - 572,049,992.82 572,049,992.82 - 

    三、有研硅股本次使用闲置募集资金的计划和可行性 

为提高资金使用效率，在保证募投项目建设正常进行的前提下，有研硅股拟

将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和暂时补充流动资金（下称“本次使

用闲置募集资金”）。根据《管理办法》和《管理制度》的相关规定，有研硅股制

定了本次使用闲置募集资金计划，具体如下。 

1、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放  

有研硅股计划在不影响募集资金使用的情况下，将不超过 2.8 亿元闲置募集

资金转为定期存款方式存放，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体情况如

下。 

单位：万元 

序号 开户行 7 天通知存款 3 个月定期 6 个月定期 合计 

1 
中国工商银行北京北

太平庄支行 
3,000 - 5,000 8,000 

2 
招商银行股份有限公

司北京世纪城支行 
- - 8,000 8,000 

3 
中国建设银行北京北

环支行 
- 5,000 - 5,000 

4 
交通银行北京海淀支

行 
- - 2,000 2,000 

5 
上海浦东发展银行北

京知春路支行 
- - 5,000 5,000 



序号 开户行 7 天通知存款 3 个月定期 6 个月定期 合计 

合计 3,000 5000 20,000 28,000 

上述定期存款的利率情况如下： 

序号 开户行 7 天通知存款 3 个月定期 6 个月定期 

1 
中国工商银行北京北太

平庄支行 
1.35% 2.85% 3.05% 

2 
招商银行股份有限公司

北京世纪城支行 
1.485% 2.86% 3.08% 

3 
中国建设银行北京北环

支行 
1.35% 2.85% 3.05% 

4 交通银行北京海淀支行 1.35% 2.85% 3.05% 

5 
上海浦东发展银行北京

知春路支行 
1.485% 2.86% 3.08% 

有研硅股承诺：（1）公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专

户储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时

承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。（2）公司不得对以定

期存款方式存放的募集资金设定质押。（3）公司上述定期存款账户不得直接支取

资金，也不得向《募集专储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外其他账户

划转。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户并及时通知保

荐机构。 

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 

有研硅股拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 20,600

万元，使用期限不超过 12 个月。 

有研硅股承诺：（1）上述资金补充流动资金后仅限于与主营业务相关的生产

经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等的交易；（2）采取所需措施，保证不影响募投项目的

正常进行，若募投项目因发展需要，实际进度超过目前预期，或因项目建设加速

导致募集资金使用提前，有研硅股将及时、足额将转为定期存款方式存放和暂时

补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募投项目进度。 

    四、有研硅股本次募集资金使用的决策程序  

2013 年 6 月 6 日，有研硅股第五届董事会第三十九次会议审议通过本次使



用闲置募集资金相关事项。 

2013 年 6 月 6 日，有研硅股第五届监事会第十次会议审议通过本次使用闲

置募集资金相关事项。 

2013 年 6 月 6 日，有研硅股现任独立董事张克东先生、杨光先生和曾一平

先生就上述将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和暂时补充流动资金事

项出具独立意见如下： 

“在相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定下，公司将部分闲置

募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收

益，有利于维护公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影

响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。 

同意公司将不超过28,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放。” 

“（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金

的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。 

（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募

集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行。 

（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业

务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者

用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 

（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事

会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。 

（5）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维

护公司和股东的利益。 

（6）同意公司根据实际情况，以不超过 20，600 万元的闲置募集资金暂时

用于补充流动资金。” 

有研硅股已就本次使用闲置募集资金事项履行了董事会程序，并取得监事会

和独立董事明确表示同意的独立意见，符合《管理办法》和《管理制度》的规定。 

    五、保荐机构意见  



经查阅有研硅股的《管理制度》及相关内部制度、募集资金专户相关资料、

本次使用闲置募集资金事项的相关内部决策材料等文件，与有研硅股的董事、高

级管理人员和财务、业务等部门人员访谈，并与有研硅股的审计机构和律师沟通，

中信建投证券认为： 

1、有研硅股本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和暂时补充流

动资金的计划符合有研硅股生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，

不存在违反法律法规和有研硅股内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用

途或损害股东利益的情形； 

2、有研硅股本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增

加资金收益和降低财务支出，提升有研硅股的经营效益，符合全体股东的利益，

符合相关法律法规和有研硅股内部制度的规定。  

综上所述，中信建投证券对有研硅股本次将部分闲置募集资金转为定期存款

方式存放和暂时补充流动资金无异议。 

 

 

 



（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于有研半导体材料股份有限公

司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和暂时补充流动资金的核查意见》

之签署页） 
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                                       中信建投证券股份有限公司 

                                              年     月     日 


